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Abstract (en)
[origin: WO8907662A1] A cast hypereutectic Al-Si alloy with from 12-15 % Si, having excellent wear resistance and machinability, improved fatigue
strength and good levels of ambient and elevated temperature properties is provided, as well as a method of producing such alloy. The alloy and a
melt used in the method contains Sr in excess of 0.10 % and Ti in excess of 0.005 %, the alloy further comprising: Cu 1.5 to 5.5 %, Ni 1.0 to 3.00
%, Mg 0.1 to 1.0 %, Fe 0.1 to 1.0 %, Mn 0.1 to 0.8 %, Zr 0.01 to 0.1 %, Zn 0 to 3.0 %, Sn 0 to 0.2 %, Pb 0 to 0.2 %, Cr 0 to 0.1 %, Na 0 to 0.01 %,
B (elemental) 0.05 % maximum, Ca 0.003 % maximum, P 0.003 % maximum. Others 0.05 % maximum each, the balance, apart from incidental
impurities, being Al. The level of Sr in excess of 0.10 % and Ti in excess of 0.005 % is such that the alloy has a microstructure in which any primary
Si formed is substantially uniformly dispersed and is substantially free of segregation, and in which substantially uniformly dispersed Sr intermetallic
particles are present but are substantially free of such particles in the form of platelets, with the microstructure predominantly comprising a eutectic
matrix.

Abstract (fr)
La présente invention décrit un alliage Al-Si hypereutectique de fonderie contenant de 12 à 15 % de Si, qui présente une résistance à l'usure et
une usinabilité excellentes, une résistance à la fatigue améliorée et de bons niveaux de propriétés à températures ambiante et élevée, ainsi qu'un
procédé de production d'un tel alliage. L'alliage et un bain de fusion utilisés dans ledit procédé contiennent une quantité de Sr supérieure à 0,10
% et une quantité de Ti supérieure à 0,005 %, l'alliage comprenant en outre: Cu: 1,5 à 5,5 %; Ni: 1,0 à 3,00 %; Mg: 0,1 à 1,0 %; Fe: 0,1 à 1,0 %;
Mn: 0,1 à 0,8 %; Zr: 0,01 à 0,1 %; Zn: 0 à 3,0 %; Sn 0 à 0,2 %; Pb: 0 à 0,2 %; Cr: 0 à 0,1 %; Na: 0 à 0,01 %; B (élémentaire): 0,05 % au maximum;
Ca: 0,003 % au maximum; P: 0,003 % au maximum; autres: 0,05 % au maximum de chaque élément; le reste, à part les impuretés accidentelles,
étant constitué d'Al. Le niveau de Sr dépassant 0,10 % et de Ti dépassant 0,05 % est tel que l'alliage présente une microstructure, dans laquelle
tout Si primaire formé est réparti de façon sensiblement uniforme et ne comporte en substance aucune séparation et dans laquelle sont présentes
des particules intermétalliques de Sr réparties de façon sensiblement uniforme, mais qui ne contient en substance pas de particules de ce type en
forme de plaquettes, la microstructure étant essentiellement constituée d'une matrice eutectique.
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